
この画面をプリントアウトして会場までお持ちください

※ご入場には招待券がお１人につき１枚必要です
本券をコピーして、上司・同僚・取引先などへ配布ください

●本招待券に名刺2枚を添えて展示会受付へご提出ください。引換に入場者バッジをお渡しいたします。 ●一度登録されますと、会期中3日間有効ですので、登録済の入場者バッジの提示で何度でも展示会場にご入場いただけます。 
●会場内でのカメラ・動画などによる撮影は固くお断りいたします。 ●来場された方には、今後、DMや電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナー、関連サービスの案内をさせていただきます。また、報告書などに本展の来場者として
氏名を伏せた上で社名、所属、役職を掲載することがあります。掲載を希望されない場合は次の□にチェックを入れてください。 □　●展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話をさせていただく場合があります。 ●感染者発生
時には、最低限必要となる個人情報を政府機関・自治体の要請により開示することがあります。 ●弊社は個人情報について細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ（https://www.reedexpo.co.jp）をご覧ください。

>>来場者登録欄　■ 下記項目をすべてご記入のうえ、当日展示会受付までお持ちください。  同時開催の全ての展示会にご入場いただけます。

主催者 リード エグジビション ジャパン（株）  展示会事務局
〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2  新宿野村ビル18階　TEL: 03-5324-1232  FAX: 03-6683-7818　E-mail: visitor-inw@reedexpo.co.jp   Web: www.nepcon.jp

会期： 2021年1月20日［水］～22日［金］  
会場： 東京ビッグサイト 
主催： リード エグジビション ジャパン（株）

10: 00～18: 00
（22日［金］のみ17:00終了）

INJ-Je

商談内容来場対象者 出展社

…など …など

電子機器
EMS
半導体・電子部品
自動車/電装品
医療機器
新規参入企業

実装機器
部品/材料
EMS
検査・試験・測定機
画像処理機器
業界初の新技術

下記メーカーの技術者 下記のメーカー、商社など

招待券

最新情報はWebへ ▼ www.nepconjapan.jp本券をお持ちでない場合、入場料 ¥5,000/人。 18歳未満の方の入場は固くお断りします。

◆新製品・新技術を
比較、導入

◆課題についての
技術相談

◆見積・導入時期
の打合せ

▼アンケートにお答えください。
1. あなたの職種は？
□ Ａ 生産技術・製造・品質管理 □ Ｂ 設計・開発 □ C 研究 □ Ｄ 調達・購買
□ E 商品企画 □ F 経営 □ G 営業・販売・マーケティング □ H その他（ ）
2. あなたの会社（または団体）の業種は？
□ Ａ 電気・電子機器メーカー □ Ｂ 半導体メーカー □ C EMS企業／サブコントラクター □ Ｄ 自動車／自動車部品メーカー
□ E 医療機器メーカー □ F 航空・宇宙 関連機器メーカー □ G 電子部品メーカー □ H 基板メーカー
□ I  材料・化学品メーカー □ J  製造装置メーカー □ K 検査装置メーカー □ L 商社・代理店
□M 加工企業 □ N 照明メーカー □ O LED・LD・有機ELメーカー □ P その他（ ）
3. あなたの役職（クラス）は？
□ Ａ 社長・役員クラス □ Ｂ 部長・次長クラス □ C 課長クラス □ Ｄ 係長・主任クラス □ E 社員・職員クラス

4. あなたの来場目的は？
□ Ａ 導入のための企業・製品比較検討
□ Ｂ 導入のための企業・製品情報収集
□ C 業界参入・製品開発のための情報収集
□ Ｄ 本展への出展検討のための情報収集
□ Ｅ その他（ ）
5. 次回（2022年）の出展について
□ Ａ 出展したいので連絡がほしい
□ Ｂ 出展を検討したいので詳しい資料がほしい

詳細はWebへ ▶ www.nepconjapan.jp/doc_coronavirus/本展では、徹底したコロナ対策を実施します
● 全参加者へ マスク着用を徹底 ●全ての出入口に 消毒液を設置
●全参加者に サーモグラフィ等による体温測定 ●扉の開放、空調設備による常時換気
●医師・看護師が 医務室に常駐 ●セミナー会場での 座席間隔の確保 …など こちらからも　

確認いただけます ▼

幣社があなたをご招待いたします

エレクトロニクス分野

アジア最大級 !  800 社 出展
併催7展合わせ

2021総称

第　
回
35

第　
回
35

インターネプコンジャパン
エレクトロテストジャパン

マウンター、
はんだ など(            )

本展は商談のための展示会です
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東京ビックサイト西１ホールW5-15に
出展致します。ぜひお立ち寄り下さい。

株式会社エンジニア



出入口 出入口

出入口

出入口出入口出入口出入口出入口出入口出入口出入口 出入口出入口出入口出入口出入口出入口出入口
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出入口 出入口

出入口 出入口

第13回 カーエレクトロニクス技術展

第12回 EV・HV・FC V 技術展

第11回 クルマの軽量化 技術展
第 9 回 コネクティッド・カー EXPO
第 7 回 自動車部品＆加工 EXPO
第 4 回 自動運転 EXPO
第 1回 MaaS  EXPO

第13回 カーエレクトロニクス技術展

第12回 EV・HV・FC V 技術展

第11回 クルマの軽量化 技術展
第 9 回 コネクティッド・カー EXPO
第 7 回 自動車部品＆加工 EXPO
第 4 回 自動運転 EXPO
第 1回 MaaS  EXPO

下記 7展で構成

第22回

電子部品・材料 EXPO

第22回

プリント配線板 EXPO

第11回

微細加工　EXPO

同時開催

ウェアラブル EXPO第
7
回

同時開催

総称 オートモーティブ ワールド

●小型バッテリー
● EMC・ノイズ対策
●ウェアラブル端末
● AR・VR技術 …など

●プレス加工
●成形加工
●穴あけ加工
●表面処理 …など

●リジッド基板
● FPC
●パッケージ基板
● 5G向けプリント基板 …など

●コネクタ/ケーブル
●センサ
●実装回路材料
● 5G向け部品・材料 …など

●外観検査装置
●測定・分析装置
●環境試験装置
●テスタ …など

● LED・半導体レーザー
●光学部品・材料
●放熱基板
●製造・検査装置 …など

●組立/検査装置
●部品/材料
●めっき・エッチング
●設計・試作受託 …など

総称  ネプコン ジャパン 計800 社エレクトロニクス開発・実装展

● IoTソリューション ● FA機器・装置
● 生産スケジューラ ● AI（人工知能）
● 物流ソリューション ● AGV
● サイバーセキュリティ ●リモートメンテナンス

  …など

● 産業用ロボット ● ロボットシステム
● 物流/運搬ロボット ● アシストスーツ
● 部品・材料 ● センシング技術
● 周辺設備・備品 ● AI（人工知能）/IT

  …など

西展示棟 4F

西展示棟 1F

青海展示棟 

計700社が出展100社が出展

180社が出展

170社が出展110社が出展70社が出展100社が出展

300社が出展 90社が出展 30社が出展 100社が出展

第22回

半導体･センサ
パッケージング技術展

第13回

LED・
半導体レーザー技術展

●マウンター
●はんだ・はんだ付け装置
● EMS/製造受託
●クリーン・静電対策 …など

第35回

インターネプコン 
ジャパン

第35回

エレクトロテスト 
ジャパン

同時
開催

第
5
回スマート工場 EXPO

ロボデックス第
5
回

同時
開催

南展示棟 4F

南展示棟 1F

関連17展で

初出展100 社を加え 800 社が出展  計1,95 0社出展

5G/6G、AI、パワーデバイスなど180 講演

会場レイアウト図＜東京ビッグサイト西・南・青海展示棟＞ 本招待券で全展に入場可

関連部署、取引先、
同業者の方 へ配布ください !
招待券の追加請求は
Webへ（無料）

（本招待券1枚で 1名のみ入場可）

〈講師 一部紹介〉

本図は、実際のレイアウトと異なる場合がございます。

オンラインでも
 参加・商談できます

本サービスでできること

オフィスや自宅にいながら オンラインでも
  出展製品を閲覧できます（事前登録制）

詳細は

▲

検索

1 . ビデオ通話・チャットで質問・商談
2 .  最新 出展製品の閲覧、資料のダウンロード
3 .  出展社への商談アポイント申請

チャット メッセージ

アポイント ビデオ通話

弊社ブースへようこそ
お気軽にお問い合わせください

ネプコン ジャパンの
展示会場でできること

1
2 新製品のデモを体験
実物を見ながら商談 VIP招待券をお持ちの方は基調講演 無料

［通常料金 27,000円］

VI P招待券特典付き
対象者：課長職以上

＜前回（2020年） 見本＞

あ お み

セミナープログラムの詳細は次頁へ事前申込制

www.nepconjapan.jp/vip/詳細は 

▲ ▲ ▲

前回（2020年）の会場の様子

本招待券に掲載の出展社数は、併催展を含む2020年10月12日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。
また、出展契約企業に加え、共同出展する グループ企業・パートナー企業数も含みます。

出展社一覧
は次頁へ

総称 ネプコン ジャパン  

ネプコンジャパン  オンライン

「無料 巡回バス」を頻繁に運行
ひんぱん

（所要時間 7分）

（株）村田製作所　
代表取締役社長　
中島 規巨

コネクテックジャパン（株）
代表取締役 CEO 　
平田 勝則

（株）ブロードバンドタワー　
代表取締役会長兼社長CEO　
藤原 洋

（株）NTTドコモ　
執行役員 
中村 武宏

パナソニック（株）
コネクティッドソリューションズ社
製造プロセスソリューション統括部長
島田 篤人

コニカミノルタ（株）
執行役 
生産・調達本部長
竹本 充生

Samsung Electronics Co., Ltd. 　
Test & System Package (TSP) ,
Director and Principal Eng.,
Doohwan Lee

TSMC ジャパン（株）
FTS & M ディレクター　
小池 正博

長瀬産業（株）
執行役員 NVC室 室長　
折井 靖光

（株）ソニー・インタラクティブ
エンタテインメント
メカ設計部 部長
鳳 康宏

※敬称略。掲載の講師情報および講演数（併催展・同時開催展を含む）は2020年10月8日時点。講師、内容が変更になる場合がございます。掲載枠上 講師の役職・所属を省略している場合もございます。
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  オートモーティブ ワールド  セミナー 70講演 〈講師一部紹介〉

日産自動車（株）
理事／ 

アライアンス 
グローバルVP
吉澤 隆

（株）本田技術研究所
AD/ADAS研究開発室 
 エグゼクティブチーフ

エンジニア
波多野 邦道

Daimler AG
Research Scientist 
& Engineer,
Benedikt Friess

Infineon 
Technologies AG

CEO,
Reinhard Ploss

ローム（株） 
代表取締役社長
松本 功

ルネサス 
エレクトロニクス（株）
代表取締役社長
柴田 英利

同時 
開催 

 ロボデックス  セミナー 25講演 〈講師一部紹介〉

（株）デンソーウェーブ
執行役員  

FA・ロボット事業部 
事業部長
神谷 孝二

（株）デンソー
生産革新センター 
担当部長
河野 恵介

（株）MUJIN
CEO 兼  
共同創業者
滝野 一征

キユーピー（株）
未来技術推進担当 

部長
荻野 武

avatarin（株）
代表取締役  
CEO
深堀 昂

髙丸工業（株）
代表取締役
髙丸 正

同時 
開催 

  ウェアラブル EXPO  セミナー 25講演 〈講師一部紹介〉

（株）日立製作所
フェロー 理事
矢野 和男

ソニー（株）
プロダクトマネージャー

伊藤 陽一

（株）村田製作所
A-Project 

チーフマテリアル 
リサーチャー
永峰 政幸

日本マイクロソフト（株）
Mixed Reality 
Marketing 

シニアプロダクトマネージャー
上田 欣典

（株）アシックス
執行役員
原野 健一

ミツフジ（株）
代表取締役 社長

三寺 歩

同時 
開催 

  スマート工場 EXPO  セミナー 25講演 〈講師一部紹介〉

日産自動車（株）
常務執行役員
平田 禎治

京セラ（株）
Dx推進センター長
前田 岳志

三菱自動車工業（株）
水島製作所長
北尾 光教

ダイキン工業（株）
役員待遇  
空調生産本部 
副本部長
長谷川 功

（株）NTTドコモ
5G・IoTビジネス部 

担当部長
奥島 啓介

SB ロジスティクス（株）
Chairman
松浦 学

同時 
開催 

ネプコン ジャパン セミナー　35講演
基調講演・特別講演
NEPCON-K 基調講演   1月20日［水］ 12：30～14：00 NEPCON-S1 特別講演① 受講無料  1月20日［水］ 10：00～11：00

村田製作所のトップが 5G 戦略を語る！ IoT・センサにより変わる未来とは？
 ●村田製作所が目指す5Gを支えるイノベーション

（株）村田製作所 
代表取締役社長　 

中島 規巨

 ●変える力とつなぐ力でIoT実装に革命を

コネクテックジャパン（株） 
代表取締役 CEO　 

平田 勝則

NEPCON-S2 特別講演② 受講無料  1月20日［水］ 15：00～16 30 NEPCON-S3 特別講演③ 受講無料  1月21日［木］ 10：00～11：30

6G 実現に向けて動き出す！見えてきた課題と新しい世界 電子業界の世界トレンドを読み解く
 ●5Gの高度化と6G

（株）NTTドコモ 
執行役員  

ネットワークイノベーション研究所長　 
中村 武宏

 ●Beyond 5Gに向けた 
日本・世界の取り組み

（株）ブロードバンドタワー 
代表取締役会長兼 

社長CEO／ 
（一財）インターネット協会  

理事長　 
藤原 洋

 ●2021年の世界経済は、 
無傷の半導体産業が強烈にリードする 
～データセンター、5G高速、テレワークなどが成長要因～

（株）産業タイムズ社 
代表取締役社長 

泉谷 渉

NEPCON-S4 特別講演④ 受講無料  1月21日［木］ 12：30～14：00 NEPCON-S5 特別講演⑤ 受講無料  1月21日［木］ 15：00～16：00

エレクトロニクスメーカーのスマート工場戦略 PlayStation ® 5の革新的 冷却設計を紐解く
 ●コニカミノルタの目指す 
モノづくり現場 
～デジタル化と現場力がもたらす 
新しい価値の創造～

コニカミノルタ（株） 
執行役 生産・調達本部長　

竹本 充生

 ●パナソニックのコネクティッド
ファクトリーの取組み

パナソニック（株） 
コネクティッドソリューションズ社  
プロセスオートメーション事業部  
製造プロセスソリューション統括部 

統括部長　 
島田 篤人

 ●PlayStation ® 5の冷却設計

（株）ソニー・インタラクティブエンタテインメント　 
ハードウェア設計部門  

メカ設計部 部長　 
鳳 康宏

NEPCON-S6 特別講演⑥ 受講無料  1月22日［金］ 9：30～11：00 NEPCON-S7 特別講演⑦ 受講無料  1月22日［金］ 12：00～13：00

躍進する世界半導体市場！注目企業の次世代技術 AI を活用した新材料 開発最前線！
 ●異種インテグレーション用 
次世代ファンアウト 
パッケージング

Samsung Electronics  
Co., Ltd.  

Test & System Package (TSP ) 
Director and Principal Eng.,　 

Doohwan Lee 

 ●TSMC のAutomotive 
半導体に対する取り組み

TSMCジャパン（株） 
FTS & M  
ディレクター　 
小池 正博

 ●マテリアルズインフォマティクスプラットフォームの開発   
～AIは新材料を見つけることができるのか？～ 

長瀬産業（株） 
執行役員 NVC室 室長　 

折井 靖光

設
特  エレクトロニクス先端技術フォーラム 
NEPCON-F 1 1月20日［水］ 10：30～11：30 NEPCON-F 2 1月20日［水］ 12：30～13：30

 ●5Gを支えるはんだ接合材料と 
接合技術の開発

（株）日本スぺリア社 
代表取締役社長　 

西村 哲郎

 ●5Gスマートフォンの構造と 
実装技術

セミコンサルト 
代表　 

上田 弘孝

NEPCON- F3 1月20日［水］ 14：30～15：30 NEPCON-F 4 1月21日［木］ 10：30～11：30

 ●ヘテロジニアス・インテグレーションを
支える常温接合技術の最先端動向

明星大学　連携研究センター 教授／ 
東京大学　名誉教授　 

須賀 唯知

 ●酸化ガリウムパワーデバイス開発の 
最新動向

（株）ノベルクリスタルテクノロジー 
第一開発部 取締役 CTO 部長　 

佐々木 公平

NEPCON- F5 1月21日［木］ 12：30～13：30 NEPCON- F6 1月21日［木］ 14：30～15：30

 ●激動のスマートフォン業界見通し

みずほ証券（株） 
エクイティ調査部 

 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ／ 
シニアアナリスト　中根 康夫

 ●AIの進化を加速するチップレート 
パッケージ技術のロードマップ

（株）SBR テクノロジー 
代表取締役　 
西尾 俊彦

NEPCON- F7 1月22日［金］ 10：30～11：30 NEPCON- F8 1月22日［金］ 12：30～13：30

 ●ソリューションに応じた 
はんだ材料の開発

千住金属工業（株） 
 開発・技術部 ハンダテクニカルセンター 金属部 

上級研究員 統轄課長　 
吉川 俊策 

 ●SiCパワー半導体モジュールの 
最新動向と将来展望

三菱電機（株） 
パワーデバイス製作所  

事業企画プロジェクトグループ 専任　 
山田 順治

NEPCON- F9 1月22日［金］ 14：30～15：30

 ●次世代自動車向けセンサに対する 
村田製作所の取組みについて

（株）村田製作所 
機能デバイス事業部 事業部長　 

川島 誠
主催者 リード エグジビション ジャパン株式会社　展示会事務局
〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18階

TEL ： 03-5259-9056（受付時間： 10:00～18:00 土日祝 休み） 
FAX： 03-3295-7007 
E-mail: inw-con@reedexpo.co.jp
TEL ： 03-5324-1232（受付時間： 9:00～18:00 土日祝 休み） 
FAX： 03-6683-7818 
E-mail:  visitor-inw@reedexpo.co.jp

受講無料

www.nepconjapan.jp/seminar/

詳細・お申込みはWeb へ

お問合せ先

セミナーに関するお問合せ▶

展示会に関するお問合せ▶

第35回 インターネプコン ジャパン
（株）AXISTECHNOLOGY
 ● テーピング後外観検査装置 KIG2000
…テーピングした電子部品の外観検査
を高速で行います
アズビル太信（株）
 ● EMS（開発設計／製造委託）… 
電子機器の、開発設計／製造／組立／
検査に対応しております。
アポロ精工（株）
 ● OMEGA…インダストリー4.0対応 ハイ
パフォーマンス自動はんだ付けユニット
アルファエレクトロニクス（株）
 ● 高精度・高汎用 部分はんだ付け装置…
卓上型からインライン型まで多様な 
ラインアップ
（株）いけうち
 ●  AirAKI（エアラキ）…ドライフォグ加湿
システム
（株）石井表記
 ● 産業用インクジェット塗布装置…高精細
パターニング～全面・部分コーティング
まで対応
（株）イチネンジコー
 ● セラミックヒーター ACH12, 16, 35 …
優れた昇温冷却速度を誇る、TCボン
ディングヒーター
（株）インテクノス・ジャパン
 ●リアルタイム粒子堆積モニタ APMON 
…15µｍ以上の「落下・堆積」する粒子
を常時監視
（株）ウエステック
 ● 揺動式パーツ整列機・部品整列治具…
部品供給装置・治具。短時間で部品の
供給を実現。
上野精機（株）
 ● RS-EVO …MAX70KUPH でウェハ
から製品をピックアップ後、テープまで
搬送します。

（株）上野精機長野
エイチエスティ・ビジョン（株）
 ● 位置決め画像処理ソフトウエア…高精度
の各種ワークの位置決めを簡単、 
低コストで実現
エー・エス・エム・アッセンブリー・ 
テクノロジー（株）
 ● 製品は展示致しません。パネル展示のみ
です。…各アプリケーションに対しての
パネル展示
エーディーワイ（株）
 ● 電子部品、光学デバイス用部品…実装
評価用各種部品、深紫外等にご使用
頂ける部材や技術

（株）エクシール
 ● ステップマット・リフトマット…水洗いで
繰り返しの使用が可能な粘着マットです。

（株）エクト
 ● M-1000…電動テープディスペンサー
SVI Japan（株）
 ● 受託製造　プレス　モールド　ハーネス　 
組み立て
ヱビナ電化工業（株）
 ● ガラス配線基板（貫通穴加工）…高周波
の伝送損失を低減するガラス配線基板・
貫通電極
エム・アイ・エス テクノロジー（株）
 ● 5G対応の発振器用ソケット…全てのパッ
ケージと端子配列を取り揃えております
エムテックスマツムラ（株）
 ● ポーラス超硬加工製品…フィルム吸着
機構装備半導体モールド金型・ポリイミド
成形金型

LPKF Laser & Electronics（株）
 ● LPKF ProtoMat S104 …高周波の 
スペシャリストLPKF プリント基板加工機
（株）エンジニア
 ● ネジザウルスリキッドミストタイプ…瞬時
に反応して除錆。中性で安心安全。
エンジニアリングシステム（株）
 ● ツインエア方式 高精細ディスペンサ…
100μｍ以下の塗布を行う事が可能です。
●大分県LSIクラスター形成推進会議
 ● 主に大分県半導体関連企業の紹介… 
多様な分野の会員企業が登録しています。
九州半導体・エレクトロニクス 
イノベーション協議会
 ● デバイス及びデバイス製造装置…九州地
域の優れたデバイス製品・製造技術を出展

（株）デンケン
 ● アナログ設計/FIB/EMC/EMI/AWG
…半導体・ITのトータルソリューション
福岡県ロボット・システム産業振興会議
オー・エム・シー（株）
オカノ電機（株）
 ● 各種チップ自動化装置…カスタマイズ
対応可！画像処理、ハンドリング、計測 
技術を駆使

（株）オリジン
 ● ギ酸還元リフロー装置「真空ソルダリング
システム」…クリーンかつ高品位なはんだ
付け
オリンパス（株）
 ●レーザー顕微鏡、デジタルマイクロ 
スコープ…最新機種を出展します。 
ぜひご覧ください。
花王（株）
 ●クリンスルー 618 …隙間洗浄特化型 
フラックス洗浄剤、パワーモジュール用
洗浄剤
化研テック（株）
 ● 実装工程のトータル洗浄ソリューション！
…フラックスやはんだペーストの洗浄に
最適！

（株）カナック
 ● ポーラス超硬加工製品…フィルム吸着
機構装備半導体モールド金型・ポリイミド
成形金型
グローバルネット（株）
 ● セミネット（Semi-net）…半導体に関する
情報、企業、製品を集約した総合情報
サイト

（株）コスモテック
 ● 水溶性廃液処理装置 FRIENDLY … 
省エネで高効率な濃縮倍率を実現 廃液
処理コストを削減｡
コニカミノルタ（株）
 ● 労働安全ソリューション
（MOBOTIX,3D LiDAR ）…画像 IoT
技術の安全行動サポートシステム
コニカミノルタジャパン（株）
 ● MOBOTIX…カメラ内部にAIベースの
アプリケーション搭載可。エッジ機能が
進化したカメラ
小松空港協議会
 ● 小松空港…小松空港の国際貨物路線の
ご紹介
サカタインクス（株）
（株）サヤカ
 ● ルーター式基板分割機 SAM-CT34XJ
…自動化に最適なスタンドアロン機

（株）サンエイテック
 ● 飛散のないシャープな塗布軌跡を実現
…コンフォーマルコーティング用バルブ
SV70
サンユー工業（株）
 ●リードリレー及びコンタクト製品…微小
信号から大電流まで対応した製品
山陽精工（株）
 ● 高温観察装置 SMT Scope SH-5000
…高解像度化により、あらゆるサンプル
を高精細に観察
（株）ジーアクト
 ● 小ロット切削加工…3Dプリンタを利用
した形状提案や加工エッジ品質等細かな
要望に対応
シークス（株）
 ● 電子機器受託製造サービス…アウト
ソーシング・ニーズにお応えする 
グローバル企業
昭立電気工業（株）
 ● はんだごてクリーナー…多方向から発生
するエアーブローでこて先の汚れを落と
します。
シライ電子工業（株）
 ● 機能拡張型半自動拡大観察機 
TREMYplus …目視検査の負担を軽減
する半自動の観察機です

（株）シンアペックス
 ● X線検査方式リール部品カウンター
XQuik…電子部品を高速且つ高精度で
カウント可能
神港精機（株）
 ● 真空半田付装置…真空メーカならでは
の知見と実績で、高品質な半田付けを
ご提案致します
新東工業（株）
 ●レーザを超える微細加工…高いアスペクト 
比で高精細な穴・溝加工をご提案します。
セイテック（株）
 ● はんだ付け装置…ポイントでのはんだ
付けが可能

（株）清和光学製作所
 ●μLED用検査・リペア装置…Mass 
Transfer 後、全数検査、リペア、高速 
マウントします。
ゼストロンジャパン（株）
 ● VIGON PE 180 …【一石三鳥】中性の
水系洗浄液（強力な洗浄性 酸化膜除去 
再酸化防止）
Sevenseeds（株）
 ● 環境試験装置…バッテリーテストチャン
バー・エレベーター式熱衝撃試験機の展示

（株）セリアコーポレーション
 ● チップ抵抗器用印刷機…IoTパッケージ
搭載による稼働監視・管理機能を標準装備
ソルダーコート（株）
 ● 低銀化、銀レス化、低温化シリーズ… 
銀価格高騰など様々な高コスト化に対応
しました。
第一合成（株）
 ● 導電性ダンプラボックス…導電性多目的
ボックス
ダイナテックプラス（株）
 ● ERSA VERSAFLOW4/55 …世界を
リードする高品質インライン自動局所 
噴流はんだ付け装置
太洋電機産業（株）
 ● はんだ付けシステム/ロボット[FAシリーズ]
…はんだ付け自動化/効率化/高品質化 
システム

（株）タムラ製作所
 ● 電子化学材料（接合材・絶縁材）、実装
装置…接続可能なエレクトロニクス産業
の成長に貢献

（株）津々巳電機
TMEHジャパン（株）
 ● パイプラックシステム…自由設計・簡単
組立のパイプラックシステムで作業改善
のお手伝い
TDK（株）
（株）テクニカルサポート
 ● V溝基板分割機…小型・軽量で持ち運び
可能。試作～中量生産設備として対応
できます。
デンオン機器（株）
 ● RD-500V…0402からBGAまで様々
なSMT 部品のリワークをこれ1台で 
可能に
天昇電気工業（株）
 ● テンサートラック…電子部品実装機対応
導電性ラック

（株）東京ウエルズ
 ● TWA-MMVH…ノズル搬送方式を採用
した6面外観検査装置、複雑形状品の
検査も対応。
東京応化工業（株）
 ● MEMS 用感光性永久膜…Cavity構造
や高アスペクト構造体の製造用途として
使用可能
東京都企業立地相談センター
 ● 不動産物件の情報提供…「物件情報＋
支援制度」をまとめて探せる東京都の
相談窓口

（株）戸上電機製作所
 ● 電磁接触器PAK-K シリーズ…小型化・
温度耐久性・取付性の『お悩み解消に』
長瀬産業（株）
 ● はんだボールジェットシステム SB2 …
レーザーエネルギーを用いたはんだ
ボール搭載機
（株）ナカリキッドコントロール
 ●２液ギャップフィラー樹脂の定量吐出…
高フィラー、高比重樹脂の吐出を実演
●名古屋市
 ● NAGOYA MIRAI INNOVATORS …
本市事業へ参加している企業の製品や
サービスをご紹介します

（株）MRT
 ● アルミの高精度加工…板加工において
平行度や平面度を必要とされる高精度
加工を実現する
名古屋市経済局産業立地交流室
 ● 名古屋市の各種補助金の紹介…本社 
機能等の移転の際にご利用いただけます
日本マーテック（株）
 ● 受託分析ラボ…多岐分野に対して材料 
分析、不良解析、信頼性試験の受託
サービスを提供
丸和機械（株）
 ● 超精密部品･治工具･測定具･真空部品
…1点物の金属部品を1～2週間程度の
短納期で製作
日本アビオニクス（株）
 ● 超音波ハンドウエルダ…業界初！周波数
60kHzの超音波溶着機。細径のかしめ
にも対応
（株）日本スペリア社
 ● 高信頼性鉛フリーはんだ・ 
ダイボンディング接合材…衝撃・クラック
に強い鉛フリーはんだ

野村マイクロ・サイエンス（株）
 ● HiPES 企業 可能性のその先へ…
High Purification, Eco Solution ＆ 
Health Support
ハイウィン（株）
 ●「次世代ものづくりを支える」Industrie 
4.0 のベストパートナー！

（株）ハイロックス
 ● デジタルマイクロスコープHRX-01…
フル電動制御、高精細観察を実現
パナソニック プロダクション 
エンジニアリング（株）

●コンパクト接合レーザ…部分はんだ付け
の品質改善・効率化・省人化をサポート
します！
原田産業（株）
 ● 静電気除去装置・異物対策製品… 
ルームイオナイザーを中心とした異物
問題解決をご提案
日立造船（株）
（株）フジ機工
 ● 高精度エッチング装置…高精度・高均一・
高ファクターのエッチング装置を提案
致します。
ブルカージャパン（株）
 ● SKYSCAN シリーズ…非破壊で内部
構造の観察ができる3D X線顕微鏡 
（X線CT）
古川物産（株）
 ● ハーネス加工向け新型レーザ装置・電線
溶接機…各種デモ機による加工実演を
実施致します

（株）ブルックスジャパン
 ● Teknek SMT2017 基板クリーナー…
世界最高水準のコンタクトクリーニング
プレシテック・ジャパン（株）
 ● フライングスポットスキャナ…高速かつ
高精度（分解能nm）で、表面形状や膜厚
を測定可能
兵神装備（株）
 ● ヘイシンモーノディスペンサー…水状の 
液体から高粘度液まで高精度に定量吐出！
ペガサスミシン製造（株）
 ● 工場改善ソフトウェア…作業の様子を 
カメラ撮影。動画の比較分析する生産性
改善ツール
マイクロ・テック（株）
 ●「刷る」「塗る」「貼る」「切る」サンプル
展示…トータルにモノづくりをお手伝い！

（株）マルコム
 ● モジュラータイプリフロチェッカー…多彩
な機能でリフロー工程をがっちり管理でき
ます。
三星工業（株）
 ● 自転公転式攪拌脱泡ミキサー ハイ・
ローターシリーズ…強力分散と容器 
4個の大容量処理
ミナミ（株）
 ● スクリーン印刷機、ボール搭載機、検査
リペア機…独自機構搭載の高精度かつ
高機能設備
ミノインターナショナル（株）
（株）ミノグループ
 ● SCARA 型ロボット付き全自動パッド
印刷機…インライン化可能な搬入出 
自動の３Ｄ製品印刷
武蔵エンジニアリング（株）
 ● 塗布工程を革新するディスペンサー…
生産工程を革新する巧速・超精密ディス
ペンス技術。
メイショウ（株）
 ● Rework Station MS9000SE … 
スキルレスを可能にした画像処理技術
搭載次世代リワーク装置
森村商事（株）
 ● 5NP マイクロパウダー… 
ミニ・マイクロLEDの接合にはんだ粉★
タイプ６～タイプ10
山形カシオ（株）
 ● 受託生産（ＥＭＳ）…設計～出荷まで安心
の国内一貫生産にて対応致します
ユニテンプジャパン（株）
 ● ギ酸・水素還元対応卓上型リフロー装置
…ボイドフリーを実現！パワーデバイスにも！
理化工業（株）
 ● 無線温度センサ変換器 NWS-Mini…
温度センサや電圧、電流信号を手軽に
無線測定可能
レイデント工業（株）
 ●レイデント処理…電気メッキ的製法で 
合金的な金属材料面を作り出す特殊技術
レシップ電子
 ● プリント基板実装 ～試作、量産、単発～
…高密度極小部品の実装～電源基板の
実装まで

（株）ロゼッタ
 ● プロ翻訳者レベルのAI自動翻訳
『T-4OO』…PDFなどの専門文書を 
高精度に翻訳
5NP Micro powders

AEMtec GmbH
 ● 各種チップオンボード開発製造委託…
高密度高精度実装
AFORCE PRECISION 
INDUSTRY CORPORATION
CARGOLUX AIRLINES S.A.  
（カーゴルックス航空）
CEYONTELINVENTORY CO., LTD.
（セヨンテルインベントリー（株））
 ●リールファインダー…SMTリル部品自動 
管理システム、"リールファインダー"
EPAK TECHNOLOGIES (SHENZHEN ) 
CO., LTD.
ESE CO., LTD.
Pac Tech ‒ Packaging Technologies
PILLARHOUSE INTERNATIONAL 
LTD.（ピラーハウス）
SHEN ZHEN DGT CO., LTD.
SILK WAY WEST AIRLINES S.A.  
（シルクウェイ・ウエスト航空）
TopLine
VERMES MICRODISPENSING 
GMBH（バーミス）
第35回 エレクトロテスト ジャパン

（株）アイビット
 ● FX-400tRX withCT…110Kvの高出力
と2μmの高解像度 ステレオCTで300層
の水平断面を取得

（株）アダコテック
 ● AI異常検知サービス…主に製造業の 
製品検査・検品や設備の異常検知に 
関わる課題を解決
インサイト（株）
 ● 超音波Cスキャン画像診断装置 IS-350
…検査対象を壊さず、内部検査を行います。
インスペック（株）
 ● RtoR 検査装置…フィルム系のロール状態
で連続搬送させながら高速検査が可能
（株）宇部情報システム
 ● 画像処理検査…超音波探傷システム、
パターン外観検査システムなど  
各種ソフトご紹介
CBC（株）
 ● LensConnect シリーズ…USB1 本で
電源供給、フォーカス、アイリス、画角調整
が可能
JFE 商事エレクトロニクス（株）
 ●レーザー機器、スマートラック等実装 
プロセスに関するソリューションを 
提供します。

（株）ジュッツジャパン
 ●レーザーマーキング装置…高精度補正・
画像検査機能付レーザーマーカー。 
両面同時印字可
テストデータシステム（株）
 ● SPEA 社4080新型フライングプローブ
テスタ…超高速上下両面８本プローブ
コンタクト
（株）東光高岳
 ● 三次元検査装置…独自の共焦点光学系
センサにより、高精度かつ高速な三次元
計測を実現

（株）トキワ計測器
日本電子（株）
 ● JCM-7000 NeoScope™  
ネオスコープ 卓上走査電子顕微鏡… 
「誰でもSEM/EDS を操作できる」
日本バーンズ（株）
 ● 超音波顕微鏡・X線解析装置・加熱式反り
計測装置・発光発熱半導体解析装置・ 
その他
日本ミルテック（株）
パーミジャパン（株）
 ●３D基板外観検査装置 Xceed…三次元
の高さ測定を行い、あらゆる不良検出を
おこないます

（株）ハイテック・システムズ
 ● MIP IC パッケージ開封装置…マイクロ
波誘導プラズマを用いた ICパッケージ
開封装置

（株）平山製作所
 ● HAST 装置 PC-R9 series …数々の 
優位性を誇る二槽式構造。専用アプリ
で外部操作も可能 。
ポニー工業（株）
 ● マイクロフォーカスX線検査装置… 
御用途に最適なX線検査装置をご提案
いたします。
ボリュームグラフィックス（株）
 ● VGSTUDIO MAX 3.4 …産業用CT
データの解析/計測/シミュレーション/
可視化用ソフトウェア

（株）マーストーケンソリューション
松定プレシジョン（株）
 ● X線非破壊検査装置…独自のマイクロ
フォーカスX線により高精細な画像を 
実現しています。

（株）リッチモアインターナショナル
 ● SQ3000…世界最速かつ最も正確な 
２D AOI,３D AOI
（株）レクザム
 ● Sherlock-3D-1100S …３Ｄ検査が可能
なSherlockのフラッグシップモデル！
BIOSENSTECH INC.
 ● AXI1515TM…Digital Radiology 
Detector of X-ray Inspection for 
electronics
CARL ZEISS CO., LTD.  
（カールツァイス（株））
 ● GeminiSEM…低加速電圧でも 
ハイコントラストと高分解能の画像を 
実現する走査電子顕微鏡
CYBEROPTICS CORP.  
（サイバーオプティックス）
JIACO INSTRUMENTS GMBH
（ジアコ インストゥルメンツ（有））
NEOCERA MAGMA LLC  
(ネオセラ マグマ（同）)
PEMTRON CORP.
SEC CO., LTD. （（株）SEC ）
 ●（株）セク…産業用X-ray業界で韓国最高
の技術をもった検査装置製造会社です。
SPEA CO., LTD. （SPEA（株））
TEST RESEARCH, (TRI ) INC.  
(ティアールアイジャパン（株）)
 ● TR7700Q SII …マルチ３Dテクノロジー：
見逃しゼロ検査
YJ LINK CO., LTD.
 ● NEW CO2 Laser Marking Machine
…Improved cycle time / Reduced 
dimension / New GUI
第22回 半導体・センサ パッケージング技術展
（株）アシストナビ
アズワン（株）
アミリアジャパン（同）
（株）イーアールディー
石原ケミカル（株）
（株）イングスシナノ
（株）ウォルツ
エルテック（株）
大分デバイステクノロジー（株）
（株）オーク製作所
兼松PWS（株）
（株）ケミトロン
（株）小坂研究所
小島化学薬品（株）
コネクテックジャパン（株）
（株）サーマプレシジョン
（株）GSI クレオス
シーマ電子（株）
秀和工業（株）
（株）SCREEN セミコンダクター 
ソリューションズ

（株）SCREEN PE ソリューションズ
（株）SCREEN ファインテック 
ソリューションズ
超音波工業（株）
（株）東京精密
長瀬産業（株）
（株）ニチワ工業
日本ガイシ（株）
日本ミクロン（株）
（株）ノヴァエレクトロニクス
（株）日立パワーソリューションズ
ファインテック日本（株）
フタムラ化学（株）
ヘレウス（株）
マイクロモジュールテクノロジー（株）
松田産業（株）
三星ダイヤモンド工業（株）
メルテックス（株）
ユミコアジャパン（株）
レーザーテック（株）
六甲電子（株）
ワイエイシイガーター（株）
AMX AUTOMATRIX SRL  
（AMX AUTOMATRIX ）
BONDLINE ELECTRONIC 
ADHESIVES CO., LTD. (ボンドライン 
エレクトロニック アドヘッシブス )　
F&K DELVOTEC BONDTECHNIK 
GMBH（エフ アンド ケー  デルボテック 
ボンドテクニック）
F&K PHYSIKTECHNIK GMBH  
(エフ アンド ケー　フィジックテクニック)
F&S BONDTEC SEMICONDUCTOR 
GMBH（エフ アンド エス  ボンドテック  
セミコンダクター）
Micro Point Pro LTD.
Nanotronics
SEIKI PRECISION CO., LTD.  
（（株）世紀精密）
SUSS MICROTEC  
(ズース・マイクロテック（株）)

第22回 電子部品・材料 EXPO
アイクレックス（株）
アイタックインターナショナルジャパン（株）
（株）エイト工業
（株）NSC
加美電子工業（株）
クアッドセプト（株）
グローバルディスプレイ（株）
（株）ケイツー

シーエスアイグローバルアライアンス（株）
（株）ジーマックス
（株）ジェスコ
（株）松和産業
新光電子（株）
（株）STAR-J
（株）ゼファー
太陽インキ製造（株）
ディ・エス・シィ（株）
デンカエレクトロン（株）
東京コイルエンジニアリング（株）
東洋アルミニウム（株）
日本高純度化学（株）
（株）日本製鋼所
（株）日本抵抗器製作所
（株）マックエイト
BRIGHT TOWARD INDUSTRIAL CO., LTD.
KASTON
NEW NAM LEE ELECTRIC WIRE 
CO., LTD.（（独）新南利電線有限公司）
第22回 プリント配線板 EXPO

NTW Inc.（株）
（株）OKIアイディエス
沖エンジニアリング（株）
OKIサーキットテクノロジー（株）
OKIシンフォテック（株）
沖電気工業（株）
（株）沖電気コミュニケーションシステムズ
沖電線（株）
沖プリンテッドサーキット（株）
協栄プリント技研（株）
シイエムケイ・プロダクツ（株）
J-RAS（株）
システムギア（株）
（株）システム・プロダクツ
ジャブロ工業（株）
（株）白土プリント配線製作所
（株）神鋼環境ソリューション
（株）伸光製作所
（株）ちの技研
中央電子工業（株）
TR（HK)COMPANY LIMITED
長野沖電気（株）
日本シイエムケイ（株）
（株）プラックス
フリージア・オート技研（株）
（株）メイコー
AOSHIKANG TECHNOLOGY CO., LTD.
ICAPE GROUP
JESAGI HANKOOK LTD.
ROGERS JAPAN INC.  
（ロジャースジャパンインク）
SHENZHEN JMTH ELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO., LTD. （永旺（株））
SHENZHEN KINWONG 
ELECTRONIC CO., LTD.
SHENZHEN SUN&LYNN CIRCUITS 
CO., LTD. (深圳市深聯電路有限会社 )
TIANJIN HUIGAO MAGNETICS 
CO., LTD.（天津光電恵高電子有限公司）

第11回 微細加工 EXPO
（株）青海製作所
（株）アロン社
●（公財）いばらき中小企業グローバル 
推進機構

（株）化繊ノズル製作所
（株）カツラヤマテクノロジー
（株）川島製作所
協和精工（株）
（株）コシブ精密
（株）システムアドバンス
ジュラロン工業（株）
（株）信栄テクノ
シンコー（株）
（株）精工技研
セラテックジャパン（株）
（株）ソルテック
（株）太洋工作所
東京電子工業（株）
東レ・プレシジョン（株）
（株）ナンシン
新潟県企業局
日本精密電子（株）
ハイデルベルグ・インストルメンツ（株）
●（一社）微細加工工業会
平和工業（株）
ホッティーポリマー（株）
（株）ミツル光学研究所
●みやぎ高度電子機械産業振興協議会
洛陽化成（株）
（株）理工電気

第13回 LED・半導体レーザー技術展
アークレイ（株）
（株）アスカインデックス
アセイ工業（株）
アロー産業（株）
（株）五鈴精工硝子 
エア・ウォーター（株）
シチズン電子（株）
(株 )テクニスコ
ハイソル（株）
●（公財）やまぐち産業振興財団
アラインテック（株）
三和産業（株）
（株）ひびき精機

>> 来場者登録欄　■下記項目をすべてご記入のうえ、当日展示会受付までお持ちください。
●本招待券に名刺2枚を添えて展示会受付へご提出ください。引換に入場者バッジをお渡しいたします。●一度登録されますと、会期中3日間有効ですので、登録済の入場者バッジの提示
で何度でも展示会場にご入場いただけます。●会場内でのカメラ・動画などによる撮影は固くお断りいたします。●来場された方には、今後、DMや電子メールなどにより、弊社の展示会・ 
セミナー、関連サービスの案内をさせていただきます。また、報告書などに本展の来場者として氏名を伏せた上で社名、所属、役職を掲載することがあります。掲載を希望されない場合は
次の□にチェックを入れてください。 □●展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話をさせていただく場合があります。●感染者発生時には、最低限必要となる個人情報を政府機関・
自治体の要請により開示することがあります。●弊社は個人情報について細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ(https://www.reedexpo.co.jp)をご覧ください。

同時開催の全ての展示会にご入場いただけます。
▼アンケートにお答えください。
1. あなたの職種は？
□ Ａ 生産技術・製造・品質管理 □ Ｂ 設計・開発 □ C 研究 □ Ｄ 調達・購買
□ E 商品企画 □ F 経営 □ G 営業・販売・マーケティング □ H その他（ ）
2. あなたの会社（または団体）の業種は？
□ Ａ 電気・電子機器メーカー □ Ｂ 半導体メーカー □ C EMS 企業／サブコントラクター □ Ｄ 自動車／自動車部品メーカー
□ E 医療機器メーカー □ F 航空・宇宙 関連機器メーカー □ G 電子部品メーカー □ H 基板メーカー
□ I 材料・化学品メーカー □ J 製造装置メーカー □ K 検査装置メーカー □ L 商社・代理店
□ M 加工企業 □ N 照明メーカー □ O LED・LD・有機ELメーカー □ P その他（ ）
3. あなたの役職（クラス）は？
□ Ａ 社長・役員クラス □ Ｂ 部長・次長クラス □ Ｃ 課長クラス □ Ｄ 係長・主任クラス □ E 社員・職員クラス
4. あなたの来場目的は？
□ Ａ 導入のための企業・製品比較検討 □ Ｂ 導入のための企業・製品情報収集 □ Ｃ 業界参入・製品開発のための情報収集
□ Ｄ 本展への出展検討のための情報収集 □ Ｅ その他（     ）
5. 次回（2022年）の出展について
□ Ａ 出展したいので連絡がほしい □ Ｂ 出展を検討したいので詳しい資料がほしい INJ-J

※敬称略。2020年10月8日現在。セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配付の無い場合がございます。あらかじめご了承ください。なお、掲載枠上 講師の所属・役職を省略している場合もございます。

セミナー 同時開催含めて  全 180 講演！　www.nepconjapan.jp/seminar/  事前申込制・同時通訳付
（一部除く）

詳細・お申込みはＷebへ第35回 インターネプコン ジャパン
第35回 エレクトロテスト ジャパン  出展社・製品一覧 下記の出展社一覧は 会期 約 3カ月前（2020年10月12日現在）

のものです。  最新の出展社一覧は随時ホームページにて
公開します。  なお、開催時には増減する可能性があります。

 
最新の出展社情報は、随時Web にアップ中！
出展社・出展製品（写真入り）▲ ▲ ▲ www.nepconjapan.jp/eguide/


